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@ Kleber fur Bodenbelige und Verfahren zum Losen von Bodanbelag 

@ Computerbdden in GroBraumburos sind in quadratische 
Platten unterteilt, suf die ein Bodanbelag geklebt 1st. Der 
Bodanbelag muB nach einiger Zeit des Gebrauchs eusge- 
wechselt warden. Dies wird erleichtert durch einen Kleber, 
der in elnem Mlkrowellengerat erweichbar 1st und zwar 
dadurch, dafi er elektrisch ieitffihlg 1st. Zu diesem Zweok 
kann der Kleber einen Zusatz aus Metall Oder Kohlenstoff 
enthalten. Zum Wechseln eines Bodenbelagstuckes wird 
eine Platte samt Bodanbelag in ein Mikrowellengerfit ge- 
bracht. Der Kleber wird erweicht, so daft das Bodenbelads- 
tuck von der Platte abgezogen warden kann. Auf dieselbe 
Platte wird dann ein neues Stuck Bodanbelag geklebt und 
die Platte an ihre alte Stelle gebracht. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder oingereichten Unterlagen ontnommen 

BUNDESDRUCKEREI 12.94 408 068/308 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf Bdden in GroBraum- 
bflros, sogenannte "Computerbdden". Derartige Bdden 
sind in quadratische Platten unterteilt, die nach deut- 5 
scher Norm eine GrdBe von 60 x 60 cm haben. Auf jede 
Platte ist oben ein Bodenbelag geklebt Dieser kann z. B. 
aus Linoleum, Filz, Teppich, PVC oder Kunstgummi be- 
stehen. Die Platten kttnnen aus PreBspan, Gips, Beton 
oder anderen Materialien bestehen. to 

Soil ein Bodenbelag nach einiger Zeit des Gebrauchs 
ausgewechselt werden, so lassen sich die Platten einzeln 
abheben, Ein Problem besteht nach dem Stand der 
Technik jedoch darin, den Bodenbelag von den Platten 
wieder zu entfernen, was bei den bisher verwendeten 15 
KJebern praktisch nicht mdglich ist Infolgedessen mfls- 
sen die Platten samt BodenbelagstQcken als Sondermttll 
entsorgt werden, was zur Zeit etwa DM 18,— pro Platte 
kostet Hinzu kommen noch die Transportkosten. 

Durch die vorliegende Erfindung wird zunachst ein 20 
Kleber geschaffen, der wieder erweichbar ist Dies wird 
dadurch erreicht daB der Kleber elektrisch leitfahig ge- 
macht wird. Dann kann man eine Platte mit anhaften- 
dem BodenbelagstUck in einem Mikrowellengerat er- 
w&rmen, wodurch der Kleber weich wird Man kann das 25 
BodenbelagstUck dann abziehen und die Plane nach 
Aufbringen eines neuen BodenbelagstOckes wieder ver- 
wenden. Es ist dann also nur noch ndtig t die Bodenbe- 
lagstOcke zu entsorgen, was erheblich geringere Kosten 
verursacht. 30 

Mikrowellengerate, die einen ausreichend groBen In- 
nenraum zur Aufnahme von Platten im Format 
60 x 60 cm haben, sind im Handel und werden z. B. in 
GroBkilchen eingesetzt Solche Mikrowellengerate sind 
transportabel, kfinnen also mit einem Wagen an den Ort 35 
des Geschehens gebracht werden* Es entfallt damit v6l- 
lig ein Transport der einzelnen abgenommenen Platten. 
Es werden Iediglich z. B. zu einem GroBraumbQro Bo- 
denbelagstOcke und Werkzeuge zum Aufbringen sowie 
der Kleber gebracht und von dort die abgenommenen 40 
Bodenbelagstilcke entfemt 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung erzielt man 
die Leitfahigkeit durch einen Zusatz aus Metali oder 
Kohlenstoff zum Kleber, Je nach Art des Klebers kdn- 
nen verschiedene Zusatze verwendet werden, z. B. Kup- 45 
fer, Aluminium, Kohlenstoff, und zwar in Pulver- oder 
Granulatform bzw. in Form von Kohlefasern. 

Da jede Platte fiir sich bearbeitet werden kann, kann 
sie sogleich wieder an ihren bisherigen Platz in der alten 
Orientierung gelegt werden, so daB keine Unregelma- 50 
Bigkeiten bei der Wiederverlegung entstehen. Es ist 
auch nicht mehr ndtig, genau flber die Lage jeder einzel- 
nen Platte aus einer Vielzahl entnommener Platten far 
das Wiedereinlegen Buch zu f tthren. 

Kleber, die elektrisch leitfahig sind und in einem Mi- 55 
krowellengerat erweichbar sind, lassen sich auf ver- 
schiedene Weise realisieren. 

Beispiel 1 

60 

Ein heller Kunstharzkleber, der Methanol enthalt und 
mit Spiritus zu verdflnnen ist und mit Stahlroilen nach 
DIN 68 131 aufgetragen werden kann. Der Kleber wird 
von der Firma Kiesel Bauchemie, Postfach 708, 7300 
Esslingen/Sirnau unter der Bezeichnung °OT 75" gelie- 65 
fert Einem Kilogramm dieses KJebers werden 10 bis 15 
Gramm Kupferpulver zugesetzt Ein giinstiger Wert 
liegt bei etwa 12 Gramm. 
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Beispiel 2 

Ein Idsungsmittelfreier Kontaktkleber auf Disper- 
sionsbasis, der von der obengenannten Firma unter der 
Bezeichnung "K 5" geliefert wird. Einem Kilogramm 
dieses Klebers werden 10 bis 12 Gramm, insbesondere 
etwa 10 Gramm Kupferpulver zugesetzt 

Beispiel 3 

Ein Idsungsmittelfreier Teppich-Dispersionskleber, 
der zum Sprtthen und Schamponieren geeignet ist, nach 
RAL 991 A2. Er ist zum Aufbringen mit Stahlroilen nach 
DIN 68 131 geeignet Der Unterboden, also die Platten- 
oberflache muB DIN 18 365 entsprechen. Dieser Kleber 
wird von der obengenannten Firma unter der Bezeich- 
nung "T 5" geliefert Einem Kilogramm dieses Klebers 
werden 6 bis 10 Gramm, insbesondere etwa 7J5 Gramm 
Aluminiumpulver zugesetzt 

Bei den obengenannten Beispielen kann statt Pulver 
auch ein f eines Granulat als Zusatz dienen. 

Beispiel 4 

Einem der oben genannten Kleber werden Kohlefa- 
sern zugesetzt 

Solien Bodenbelagstilcke, die mit einem derartigen 
Kleber aufgebracht sind, wieder geldst werden, so wird 
die Platte samt BodenbelagstUck in ein Mikrowellenge- 
rat gelegt Unter dem EinfluB der Mikrowellen wird der 
Kleber erweicht Hierbei wird daftir gesorgt, daB die 
Temperatur von Platte und Belag einen Wert von 40° C 
oder 50° C nicht Qberschreitet damit sich einerseits nie- 
mand beim Abziehen der Bodenbelagstilcke die Finger 
verbrennt und andererseits von dem erwarmten Kleber 
keine Dampfe abgegeben werden, die die Gesundheit 
gefahrden kdnnen. 

Nach dem Abldsen der alten Bodenbelagstilcke wer- 
den mit einem der elektrisch leitfahigen Kleber neue 
Bodenbelagstilcke auf dieselben Platten geklebt Obli- 
cherweise nimmt man Bodenbelagstilcke, die etwas grd- 
Ber sind als die Platten und schneidet den Qberstehen- 
den Rand dann ab. Jede Platte wird an ihren alten Ort in 
der ursprOnglichen Orientierung gelegt 

Zu entsorgen sind nur noch die alten BodenbelagstQk- 
ke. 

PatentansprOche 

1. Kleber far Bodenbelage, dadurch gekennzeich- 
net, daB er dadurch in einem Mikrowellengerat er- 
weichbar ist daB er elektrisch leitfahig ist 

2. Kleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB er einen Zusatz aus Metall oder Kohlen- 
stoff enthalt 

3. Kleber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net daB er ein Kunstharzkleber ist dem je Kilo- 
gramm 10 bis 15 g, insbesondere etwa 12 g Kupfer 
als Pulver oder Granulat zugesetzt sind. 

4. Kleber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net daB er ein lOsungsmittelfreier Kontaktkleber 
ist dem je Kilogramm 10 bis 12g, insbesondere 
etwa 10 g Kupfer als Pulver oder Granulat zuge- 
setzt sind. 

5. Kleber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net daB er ein Idsungsmittelfreier Dispersionskle- 
ber ist, dem je Kilogramm 6 bis 10 g, insbesondere 
etwa 7,5 g Aluminium als Pulver oder Granulat zu- 
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gesetzt sind 

6. Verfahren zum L6sen eines BodenbelagstOcks, 
das mit einem Kleber nach einem der vorangehen- 
den Ansprtlche auf einer Platte eines Bodens befe- 
stigt ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Platte 5 
samt Bodenbelag in einem Mikrowellengerat zur 
Erweichung des Klebers den Mikrowellen ausge- 
setzt wird, und daB das BodenbelagstOck dann von 
der Platte abgezogen wird 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- to 
zeichnet, daB Platte und Bodenbelag nur bis zu ei- 
ner Temperatur erwarmt werden, die das Anfassen 
ohne Verbrennungsgefahr gestattet und bei der 
keine Dampfe freigesetzt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die Temperatur maximal 50°C be- 
trfigt 
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ADHESIVE FOR FLOOR COVERINGS AND METHOD 
OF DETACHING A FLOOR COVERING 



(57) Abstract: 

Computer floors in open-plan offices are divided into square panels on which a floor 
covering is adhesively bonded. After some time in use, the floor covering requires changing. 
This is facilitated by an adhesive, which can be softened in a microwave apparatus by virtue of 
the fact that it is electrically conductive. To this end, the adhesive may contain metal or carbon 
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as an additive. In order to change a section of floor covering, a panel complete with its floor 
covering is placed in a microwave apparatus. The adhesive is softened so that the section of 
floor covering can be pulled off the panel. A new section of floor covering is then bonded onto 
the same panel, which is replaced in its original position. 

The following information is derived from documents submitted by the applicant. 
Federal Printing Office 12.94 408 068/308 3/35 

SPECIFICATION 

The invention concerns floors in open-plan offices, which are sometimes referred to as 
"computer floors". Floors of this type are divided into square panels, which have dimensions of 
60 x 60 cm in accordance with German standards. A floor covering is bonded onto the top 
surface of each panel. The floor covering may consist, for example, of linoleum, felt, carpet, 
PVC, or synthetic rubber. The panels may be made of pressboard, gypsum, concrete, or other 
materials. 

If a floor covering is to be changed after some time in use, the panels can be lifted out 
individually. However, a problem that exists with the present state of the art is the removal of 
the floor covering from the panels, which is not practical with the adhesives that have been used 
until now. Consequently, the panels, together with their floor covering sections, must be 
disposed of as special waste at a present cost of about DM 1 8.00 per panel plus transportation 
costs. 
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The first objective of the invention is to develop an adhesive that can be re-softened. 
This is achieved by making the adhesive electrically conductive. A panel with an attached 
section of floor covering can then be heated in a microwave apparatus to soften the adhesive. 
The section of floor covering can then be pulled off and replaced with a new section of floor 
covering, and the panel can be reused. This means that it is now only necessary to dispose of the 
old floor covering sections, which entails considerably less expense. 

Microwave devices with a sufficiently large interior to hold panels with a 60 x 60 cm 
format are commercially available and are used, e.g., in commercial kitchens. Microwave 
devices are transportable and can be moved by truck to the worksite. There is no longer any 
need to transport the individual panels that have been taken out. It is only necessary to take new 
floor covering sections, installation tools, and the adhesive to the worksite, e.g., an open-plan 
office, and later take away the removed floor covering sections for disposal. 

In accordance with a refinement of the invention, the conductivity is achieved by adding 
metal or carbon to the adhesive. Depending on the type of adhesive, various additives can be 
used, e.g., copper, aluminum, or carbon in powdered or granulated form or in the form of carbon 
fibers. 

Since each panel can be processed separately, it can be immediately put back in place in 
its original orientation, so that irregularities do not develop during the re-laying operation. 
However, it is also no longer necessary to keep exact track of each individual panel of a large 
number of removed panels to ensure correct re-laying [And why is that? Tr. Ed.]. 

Adhesives that are electrically conductive and can be softened in a microwave apparatus 
can be realized in a variety of ways. 
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Example 1 

This is a clear synthetic resin adhesive, which contains methanol and can be diluted with 
alcohol and applied with steel rollers in accordance with DIN 68 131. The adhesive is sold under 
the name "OT 75" by the company Kiesel Bauchemie, Postfach 708, 7300 Esslingen/Sirnau. 10- 
15 g of copper powder are added to each 1 kg of this adhesive. An advantageous value is 12 g. 

Example 2 

This is a solvent-free, dispersion-based contact adhesive, which is sold under the name 
"K 5" by the company referenced above. 10-12 g of copper powder, especially about 10 g, are 
added to each 1 kg of this adhesive. 

Example 3 

This is a solvent-free, dispersion-based carpet adhesive, which is suitable for spraying 
and shampooing, in accordance with RAL 991 A2 [RAL = DIN Committee on Delivery 
Conditions and Quality Assessment - Tr. Ed.]. It is suitable for application with steel rollers in 
accordance with DIN 68 131. The floor, i.e., the panel surface in this case, must conform to DIN 
18 365. This adhesive is sold under the name "T 5" by the company referenced above. 6-10 g of 
aluminum powder, especially about 7.5 g, are added to each 1 kg of this adhesive. 

In the above examples, the additive may also be added in the form of fine granules 
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instead of powder. 



Example 4 

Carbon fibers are added to one of the adhesives specified above [for whatever reason, 
they do not choose to tell us which one — Tr. Ed.] 

When sections of floor covering that were installed with one of these adhesives are to be 
detached at some later point in time, the panel complete with the section of floor covering is 
placed in a microwave apparatus. The adhesive is softened by the action of the microwaves. 
During this operation, the temperature of the panel and its floor covering section must not exceed 
40 or 50°C. This ensures, on the one hand, that no one's fingers are burned while pulling off the 
sections of floor covering and, on the other hand, that the heated adhesive does not release any 
vapors that could be harmful to health. 

After the old sections of floor covering have been detached, new sections of floor 
covering are bonded to the same panels with one of the electrically conductive adhesives. 
Sections of floor covering that are somewhat larger than the panels are usually taken, and then 
the overhanging edge is cut off. Each plate is returned to its old location in its original 
orientation. 

Only the old sections of floor covering need to be disposed of. 
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CLAIMS 



1 . Adhesive for floor coverings, characterized by the fact that it can be softened in a 
microwave apparatus by virtue of the fact that it is electrically conductive. 

2. Adhesive in accordance with Claim 1, characterized by the fact that it contains metal 
or carbon as an additive. 

3. Adhesive in accordance with Claim 2, characterized by the fact that it is a synthetic 
resin adhesive, to each 1 kg of which 10-15 g, especially about 12 g, of copper are added in 
powdered or granulated form. 

4. Adhesive in accordance with Claim 2, characterized by the fact that it is a solvent-free 
contact adhesive, to each 1 kg of which 10-12 g, especially about 10 g, of copper are added in 
powdered or granulated form. 

5. Adhesive in accordance with Claim 2, characterized by the fact that it is a solvent- 
free, dispersion-based adhesive, to each 1 kg of which 6-10 g, especially about 7.5 g, of 
aluminum are added in powdered or granulated form. 

6. Method for detaching a section of floor covering, which is attached to a floor panel 
with an adhesive in accordance with any of the preceding claims, characterized by the fact that 
the panel complete with the floor covering is placed in a microwave apparatus to soften the 
adhesive by the action of microwaves, and that the section of floor covering is then pulled off the 
panel. 

7. Method in accordance with Claim 6, characterized by the fact that the panel and floor 
covering are heated only to a temperature which allows a worker to handle them without being 
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burned and at which no vapors are released. 

8. Method in accordance with Claim 7, characterized by the fact that the temperature 
maximum of 50°C. 
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